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0 Verfahren zur Horstellung eines Olgttallsfertabletts, 

0 Zur Herstellung eines Digitalisiertabletts mit zwei 
Gruppen von jeweils innertialb der Gruppe parallelen 
Leiterbahnsn (2, 3, 4. 5; ^. 3\ 4'). die senkrecht 
zueinander verlauten und koplanar angeordnet sind, 
warden die Leiterbahnen (2, 3. 4. 5; Z, 3'. 4^ durch 
Kathodenzerstaubung oder Aufdampfen von MetaJI 
hergestellt und mit einer Isolierstoffschicht (13: IS') 
abgedeckt. Die Enden (6, 7, 3. 9; 6'. T, QTi der 
Leiterbahnen {2, 3, 4. 5; 2-, 3'. 4-) werden dabei von 
Isolierstoff freigehalten und durch Aufdrucken von 
eiektrisch leitfahiger oder metallislerbarer Oruckfarbe 
verbunden. 
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nr'efiahfefi 2ur Hersteilung eines DIgitallsiertabletts" 



Verfahren zur Herstellung eines Digitalisierta- 
bletts mit zwei Gnjppen von jeweils innerhalb der 
Gruppe parallelen Leiterbahnen. die senkrecht ziiei- 
nander verlaufen und koplanar angeordnet sind, bei 
dem die !jeiterbahnen einer Gruppe jeweils aus 
Metall her jesteirt und mit einer Isolierstoffschicht 
abgedeckt werden. 

Bei derartigen DigitaJisiertabletts erfolgt das 
Hersteilen der Leiterbahn beispielsweise durch 
Atzen aus einer Metailschicht, was den Vorteil hat, 
dafl sich durch das Atzen auf relativ einfache Wei- 
se Leiterbahnen mit verhaftnismaflig gro/Jam Quer- 
schnitt und damit geringem ohmschen NA/iderstand 
hwisteilen lass^i). so dao die DSiripfung der in den 
Leiterbahnen gefuhrten elektrischen Impulse 
verhaltnismaflig gering ist. 

Nachteile bei diesen bekannten Digitalisierta- 
bletts bestehen jedoch darin. dafl das 
TrdgermateriaJ fur die Metailschicht 
verhaltnismaflig stabil sein mufl. urn lotbar zu sein, 
und daB die Enden der Leiterbahnsn durch an- 
zulotende Lsitungsdrahte miteinander verbunden 
werden mGssen. da es nicht moglich ist. diese 
Verbindung einfach beim Hersteilen der parallelen 
Leiterbahnen mit hsriustelien. Dies wjrde namlich 
dazu fOhren. da/J die andere Leiterbahnen 
uberkrOuZonuon Verblndungen zwischen jeweils 
zwei Leiterbahnen einen KurzschluB zwischen den 
uberkreuzten Leiterbahnen und den durch die Ver- 
bindung miteinander verbundenen Leiterbahnen 
hersteilen. Die durch Lotung befestigten Lei- 
terdrahte kdnnen demgegenuber so angeordnet 
bzw. isoliert werden. daB die Gefahr eines Kurz- 
schlusses vermieden wird. 

Es ist ohne weiteres klar. daB die Herstellung 
der Verblndungen durch Anioten von Leiterdrahten 
ein arbeitsaufwendiger Vorgang ist und dafl 
daruber hinaus ein Digitalisiertablett mit derartigen 
Leiterdrahten einen verhaltnisma/Jig sperrigen Auf- 
bau hat. 

Es ist Aufgat>e der Erfindung. die Herstellung 
eines kompakten Digitalisiertabletts zu vereinfachen 
und dabei ein flexibles Tragermaterial ven^^enden 
zu konnen. 

Zur Ldsung dieser Aufgabe wird das Verfahren 
der eingangs erwahnten Art enindungsgemaB 
derart ausgestaltet, da/3 das Metall durch Kathoden- 
zerstaubung oder Aufdampfen oder aber auch 
durch chemisches Aufdampfen (CVD), stromlose 
Metalibeschichtung oder galvanisch aufgetragen 
wird und 6aQ die Enden der Leiterbahnen von 
Isolierstoff freigehalten und durch Aufdrucken von 
eiektrisch leitfahiger oder metallisterbarer Druck- 
farbe verbunden werden. Gegebenenfalls konnen 
fur das Hersteilen der Verblndungen der Leiterbah- 



nenden auch Verfahren der vcrstehend fur die Her- 
stellung der Leiterbahnen erwahnten Art angewen- 
det werdon. 

Mit dem erfindungsgemaflen Verfahren wird 
5 ein Digitalisiertablett herges-tellt, dessen parailele 
Leitert>ahnen wegen der Herstellung mittels 
Atztechnik einen verhaltnismaflig groBen 
Leiterquerschnitt und damit geringen ohmschen 
Widerstand haben konnen, wahrend die Verbindun- 
10 gen an den Enden der Leiterbahnen nach deren 
Herstellung aufgedruckt werden. so dafl diese Ver- 
blndungen jeweils nur zwei Leiterbahnen verbin- 
den, jedoch wegen der die Leiterbahnen im wesent 
lichen abdeckenden 'SoliGrstouSchicht keir.e Ver- 
•15 bindung mit den dazwischenliegenden Leiterbah- 
nen aufweisen und so auch keinen Kurzschlufl bil- 
don konnen. 

Dabei kann zwar der Leitungsquerschnitt der 
Verblndungen wegen der Herstellung durch 
20 Drucken mittels eiektrisch leitfahiger oder nach- 
trMgiich metall isierbarer Daickfarbe deutlich gerin- 
ger ais derjenige der parallelen Leiterbahnen sein. 
doch verrinqert der dadurch hohere Widerstand in 
den Verblndungen den Gesamtwiderstand der mit- 
25 s;nandsr verbundenen Leiterbahnen nur 
verhaltnismaflig geringfugig. well die Verbindungen 
im Verhaltnis zu den Obrigen Leiterbahnen sehr 
kurz sind. 

Da auflerdem das Metall der Leiterbahnen 
30 durch Kathodenzerstaubung. Aufdampfen. chemi- 
sches Aufdampfen oder stromlose Metalibe- 
schichtung aufgetragen wird; laflt sich eine entspre- 
chende Maske photographisch hersteilen und das 
Aufbringen auf des Tragermaterial erfolgt. ohne 
35 dafl dieses belastet wird, so dafl das 
Tragermaterial nicht sehr stabil zu sein braucht. 

Um eine ebene Abdeck'jng der Leiterbahnen 
durch die Isolierstoffschicht und damit eine durch- 
gehend ebene Flache zu erhalten. kann auf die die 
40 Leiterbahnen tragende Flache eine die Leiterbah- 
nen freilassende Isolierstoffbeschichtung aufge- 
bracht werden, deren Dicke gleich der Oicke der 
Leiterbahnen ist, und die Isolierstoffschicht wird 
dann auf die Leiterbahn und die Isolierstoffbe- 
45 sc!iichtung aufgebracht. 

Auf diese Weise tullt die Isolierstoffbe- 
schichtung den Raum zwischen den Leiterbahnen 
aus und bildet zusammen mit diesen eine durchge- 
hende, ebene Flache fCir die Aufnahme der 
so Isolierstoffbeschichtung. 

Die Isolierstoffbeschichtung und/oder die 
Isolierstoffschicht konnen im Siebdruckverfahren 
aufgebracht werden. und auch die Druckfarbe kann 
im Siebdruckverfahren aufgedruckt werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der 
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Figuren naher eriautert. 

Rgur 1 zeigt in einer vereinfachten Drauf- 
sicht den Leiterbahn-und den Verfoindungsveiiauf 
eines Oigitalisiertabletts. 

Rgur 2 zeigt In ainer Teil-Explosionsdarstel- 
lung den Aufbau des DigitaJisiertabletts im in Rgur 

I strichpunktert umrandeten Bereich. 

Das ir Rgur 1 schematisch dargestellte Digita- 
lisiertablett hat eine aus einem Kunststofftrager. 
etwa einer Foiie, bestehende Hauptfiache 1, auf 
der, wis durch eine Umrandung angedeutet, eine 
ArtjeitsflSche la gebildet ist Auf dieser Ar- 
beitsfldche befinden sich parallel zueinander ver- 
laufende, in gleichem Abstand voneinander an- 
geordnete Leiterbahnen, von denen die sich tei J wi- 
se in das strichpunktiert umrandete Feld erstrec- 
kenden Leiterbahnen mit den Bezugszeichen 2, 3, 
4 und 5 bezeichnet s.*r.d. Die Enden einander nicht 
unmittelbar benachtjarter Leiterbahnen. etwa die 
Enden 6 und 8 sowie 7 und 9 der Leiterbahnen 2. 
4 bzw. 3. 5 sind durch Verbindungen. etwa 10 und 

I I miteinander verbunden, wobei wie in Rgur t zu 
erkennen ist, die oberen. nicht bezeichneten Enden 
der benachbarten Leiterbahnen 2 und 3 direkt mitr 
einander verbunden sind. Alle Verbindungen sowie 
auch der Anfang A und das Enrle E des auf diese 
Weise gsbildstsn Leitungsvsrlaufss liegen 
auflerhalb der Arbeitsflache 1a, und man erkennt. 
da/1 ein am Anfang A des Leitungsverlaufes zu- 
gefOhrter Impuls nacheinander alle Verbindungen 
und Leiterbahnen durchlauft, bis er am Ende E des 
Leitungsverlaufes austritt. Mittels eines Oder meh- 
rerer derartiger Impulse erfolgt in bekannter Weise 
die Ermittlung von best'mmten Punkten oder Berei- 
chen auf der Arbeitsflache la mogiich. wobei zu 
berOcksichtigen ist, dsB an der Untsrseite der 
Rache 1 eine ahnllche. jedoch um 90' gedrehte 
Anordnung von Leiterbahnen und Verbindungen 
vorgesehen ist. wie dies auch Rgur 2 zu entnoh- 
men Ist. 

In Rgur 2 Ist der die Rache 1 bildande Kunst- 
stofftrager ohne die auf ihm angeordnsten Leiter- 
bahnen 2, 3. 4, 5 gema/3 Rgur 1 und ohne die an 
der Unterseite der Flache 1 vorgesehenen Leiter- 
bahnen 2*. 3', 4' dargestellL 

In diesem Zusammenhang sei erwahhnt. dafl 
die In Rgur 2 angedeutete Anordnung unterhalb 
der Flache 1 im wesentllchen der Anordnung ober- 
halb der Flache 1 entspricht. jedoch um 90* ge- 
dreht ist. Gleiche Baueiemente und Teile sind mit 
gleichen Bezugszeichen wie oberhalb der Rache 1. 
jedoch zusatzlich mit ' gekennzeichnet und brau- 
chen wegen der Ubereinstimmung mit dem Aufbau 
oberhalb der Flache 1 nicht naher eriautert zu 
werden. 

Die Leiterbahnen 2, 3. 4. 5 einschliefllich Ihrer 
Enden 6, 7, 8. 9 werden durch Kathoden- 
zerstaubung oder Aufdampfen, etwa von Kupfer 



Oder einem Edelmetall auf die Rache 1 aufge- 
bracht Danach wird auf diese Rache, etwa im 
Siebdmckverfahren eine Isolierstcffbeschichtung 12 
aufgetragen, die jedoch weder die Leiterbahnen 2, 

5 3, 4, 5 noch deren Enden 6. 7, 8, 9 abdeckt. 
sondem lediglich den Bereich zwischen diesen bis 
genau zur Hohe der Leiterbahnen 2. 3. 4. 5 
ausfUlit. so dafl eine durchgehend ebene Rache 
entsteht. Auf diese Rache wird dann, wiederum 

10 vorzugsweise Im Siebdruckverfahren eine 
Isolierstoffschicht 13 aufgebracht, die jedoch Aus- 
sparungen 14, 15. 16, 17 im Bereich der Leiterbah- 
nenden 6, 7, 8, 9 aufweist. so dafl die Isolierstoff- 
schicht 13 die gesamte Isolierstoffbeschichtung 12 

?5 und die Leiterbahnen 2. 3. 4. 5 elektrisch isolierend 
abdeckt. jedoch die Enden 6. 7. 8. 9 freilSflt. 

Schliefllich werden auf die Isolierstoffschicht 13 
mittels bekannter. elektrisch leitfahiger oder metalli- 
sierbarer Druckfarbe die Verbindungen 10. 11 auf- 

20 gedruckt. wobei bei diesem Druckvorgang auch der 
Anschiuo dieser Verbindungen 10. 11 mit den Lei- 
terbahnenden 6, 8 und 7, 9 hergestellt wird, da 
diese durch die Aussparungen 14. 16 und 15. 17 
hindurch zuganglich sind, wahrend die aufgedruck- 

25 ten Verbindungen 10, 11 in ihrem ubrigen Verlauf - 
gegeniiber den Leiterbahnen durch die Isolierstoff- 
schicht 13 elektrisch isoliert sind. 



30 Ansprtjche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Oigitalisier- 
tabletts mit zwei Gruppen von jeweils innerhalb der 
Gruppe parallelen Leiterbahnen (2. 3. 4. 5: 2'. 3', 

35 4'), die senkrecht zueinander verlaufen und kopla- 
nar angeordnet sind, bei dsm die Leiterbahnen (2. 

3, 4. 5; 2*. 3'. 4') einer Gruppe jeweils aus Metall 
hergestellt und mit einer Isolierstoffschicht (13; 
13') abgedeckt werden, dadurch gekennzeichnet, 

40 dafl das Metall durch Kathodenzerstaubung oder 
Aufdampfen aufgetragen wird und dafl die Enden 
(6, 7. 8. 9; 6'. 7*. 8') der Leiterbahnen (2, 3. 4. 5; 2'. 
3', 4') von Isolierstoff frelgehaiten und durch Auf- 
drucken von elektrisch leitfahiger oder metallisier- 

45 barer Druckfarbe verbunden werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl auf die die Leiterbahnen (2. 3. 

4, 5; 2', 3'. 4') einer Gruppe tragende Flache (1) 
eine die Leiterbahnen {2, 3, 4, 5; 2\ 3'. 4') freiias- 

50 sende Isolierstoffbeschichtung (12; 12') aufgebracht 
wird. deren Dicke glelch der Dicke der Leiterbah- 
nen (2, 3, 4. 5; 2'. 3', 4') ist. und dafl die Isolierstoff- 
schicht (13: 13') auf die Leiterbahnen (2, 3, 4, 5; 2'. 
3'. 4') und die Isolierstoffbeschichtung (12; 12') auf- 

55 gebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2. dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Isolierstoffbeschichtung 
(12; 12') im Siebdruckverfahren aufgebracht wird. 
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4. Verfahren nach einem der AnsprCiche 1 bis 

3, dadurch gekennzelchnet, da^ die Isolierstoff- 
schicht (13; IS*) im Siebdruckverfahren aufgebracht 
wird, 

5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 

4, dadurch gekennzelchnet, da5 die Druckfarbe 
im Siebdojckverfahren aufgedrucKt wird. 
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